




































专利名称(译) 显示板的制造方法及显示板

公开(公告)号 CN1642372A 公开(公告)日 2005-07-20

申请号 CN200510000245.5 申请日 2005-01-05

[标]申请(专利权)人(译) 三洋电机株式会社

申请(专利权)人(译) 三洋电机株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三洋电机株式会社

[标]发明人 西川龙司
小村哲司

发明人 西川龙司
小村哲司

IPC分类号 H05B33/04 B23K26/18 G09F9/30 H01J1/62 H01L27/32 H01L51/50 H01L51/52 H01L51/56 H05B33/02 
H05B33/10 H05B33/14 H05B33/28 B23K26/00

CPC分类号 H01L27/3244 B23K2201/40 B23K26/18 H01L51/56 H01L51/5237 B23K26/009 B23K2101/40 H01L51
/524 H01L51/5259

代理人(译) 程伟

优先权 2004009872 2004-01-16 JP

其他公开文献 CN100452936C

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明系提供一种显示板的制造方法及显示板，其目的为：在EL基板的
端子部分亦进行玻璃熔接，而其特征为：隔以预定间隔与EL基板(10)相
对向配置封装基板(12)。对于封装基板(12)作成不透明状。然后，EL基板
(10)的端子部(16)的激光照射区域，系先以ITO等透明导体形成。藉此，
透过EL基板(10)将激光照射至封装基板(12)的周边区域，并将该部分予以
加热，可使玻璃隆起而予以熔接。
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